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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Obiekty: DRUGI TERMINAL PASA ZERSKI W PORCIE LOTNICZYM IM.
LECHA WAL ESY W GDANSKU WRAZ Z INFRASTRUKTUR A -
ETAP Il — Strefa VIP

Adres: UL. SLOWACKIEGO, GDA NSK
NR EW. DZIALEK: 19/3; 19/5; 21/1; 22/1; 21/3; 22/1; 22/2;
i czes¢€ dziatek nr 20; 23; 12/6; 36; 39; 278 Z OBR EBU BYSEWO,
oraz DZIALKI NR EW.: 2; 3; 4; 5/1; 1/6; 1/3; 9/1; 9 /2; 10; 11; 12; 22/2 Z OBR EBU
FIROGA

Inwestor: Port Lotniczy Sp. z 0.0., 80-298 Gdansk ul. Stowackiego 200
Branza: Instalacje elektryczne automatyki

Stadium: Projekt Wykonawczy

Biuro projektow: TSE Polska Sp. z 0.0. Sp. k.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg;

- umowa z Inwestorem

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego

- wytyczne inwestora

- projekt wykonawczy drugi terminal pasazerski w porcie lotniczym im. Lecha Watesy w Gdansku wraz
z infrastrukturg

- projekt budowlany zamienny do decyzji nr WLII/mh/7111/323-09/347/09 zatwierdzajacej projekt budowlany
i udzielajacej pozwolenia na budowe z dnia 30.10.2009

1.3. Zakres opracowania

Zakres robét dla strefy VIP terminalu obejmuie:

Monitoring w systemie BAS
0 Rozdzielnicy LAP ODVIP,
o Klimakonwektoréw

Sterowanie i automatyke:
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-grup regulacyjnych VAV
Opomiarowanie — odczyt danych z wodomierza.

Strukture i zakres prac zwigzanych z automatyka BAS przedstawiono na rysunku IN 01 P 01

1.4. Opis poszczegdlnych systeméw automatyki BAS dla strefy VIP

1.4.1. Monitoring rozdzielnicy wentylatoréw oddymiajacych LAP ODVIP

Monitoring rozdzielnicy LAP ODVIP odbywa sie poprzez modut monitorujgcy systemu BAS zabudowany w
rozdzielnicy. Za pomocg magistrali komunikacyjnej LON_FT10 nalezy ww. modut potaczy¢ z takim samym
modutem mw z rozdzielnicy (istniejacej) LAP SFO 01 w piwnicy .

Sterownik monitoringu urzadzen wentylacji oddymiajacej na terminalu zabudowany jest w rozdzielnicy LAP
SFBG.

Nalezy przeprowadzi¢ rekonfiguracje ww. sterownika.

Sygnaty podlegajgce monitorowaniu zestawiono w liscie kablowej automatyki.

1.4.2. Monitoring klimakonwektoréw

Monitoring klimakonwektoréw realizowany jest poprzez interfejsy komunikacyjne zabudowane w kasetach
automatyki klimakonwektoréw za pomoca magistrali komunikacyjnej Bagnet MSTP.

W strefie VIP jest istniejaca magistrala BACnr 4 , ktorg nalezy przebudowac tak by podtaczy¢ wszystkie
pokazane na planach urzadzenia.

Wymagana bedzie rekonfiguracja sterownika w rozdzielnicy monitoringu LAP BAS4 zlokalizowanej na | pigterze.

1.4.3. Sterowanie Gru regulacyjnych VAV

W strefie VIP zastosowano grupy regulacyjne VAV sterowane czujnikami jakosci powietrza oraz CAV
sterowane dwustanowo otwdrz/zamknij.

Do sterowania ww. grup regulacyjnych zaprojektowano kasety automatyki R_VAV.

Ww. kasety nalezy wigczy¢ do systemu BAS poprzez magistrale komunikacyjng Bagnet MSTP (te samg
do ktdrej wtgczono klimakonwektory)

1.4.4. Opomiarowanie zuzycia wody

Wodomierz W4 z interfejsem komunikacyjnym Mbus nalezy wtaczy¢ do systemu BAS poprzez istniejacq
magistrale komunikacyjng Mbus nr 1.

Wymagana bedzie rekonfiguracja sterownika w rozdzielnicy LAP BAS1 w piwnicy.

DRUGI TERMINAL PASAZERSKI W PORCIE LOTNICZYM IM. LECHA WALESY W GDANSKU WRAZ Z Wydanie: A
INFRASTRUKTURA — ETAP Il (VIP)

Autor: mgr inz. Zbigniew Tomczyk Strona 428

Data: 20. 01.2012



1.5. MAGISTRALE KOMUNUKACYJNE

1.5.1. Typy magistral komunikacyjnych

o Okablowanie szkieletowe, magistralne komunikacyjne pomigdzy sterownikami poszczegdinych
uktfadéw technologicznych a systemem nadrzednym BAS, realizowane jest za pomocg
okablowania strukturalnego, sieci Ethernet, obiektu. Wykorzystano protokét komunikacyjny
Bagnet/IP.

0 Okablowanie magistralne na poziomie automatyki:

o Okablowanie magistralne, komunikacyjne, pomiedzy sterownikami poszczegdlnych
uktfadéw technologicznych a modutami wykonawczymi z zastosowaniem komunikacii
LON,

o Okablowanie magistralne pomigdzy rozdzielnicami monitoringu obiektowego LAP BAS
a urzadzeniami wyposazonymi w moduty komunikacyjne z zastosowaniem
komunikacji po magistrali BacNet MS/TP lub LON

0 Okablowanie magistralne pomiedzy rozdzielnicami monitoringu obiektowego LAP BAS
a cieptomierzami (i podtaczonymi do nich wodomierzami) z zastosowaniem
komunikacji po magistrali Mbus.

1.5.2. Oprzewodowanie magistral komunikacyjnych

0 Okablowanie szkieletowe — poza zakresem niniejszego pracowania,

o0 Okablowanie magistraine na poziomie automatyki:
Na potrzeby automatyzacji budynkowej wykorzystuje sie , réwnorzednie, dwa typy magistral komunikacyjnych :
BacNet MS/TP i LON, a na potrzeby odczytu cieptomierzy i wodomierzy magistrale MBus.
Do wykonania okablowania tych magistral nalezy zastosowac¢ nizej wymienione typy przewodow.
0 Magistrale MBus i BacNet MS/TP - przewody typu YTKSY 1x2x1,
0 Magistrala LON - przewody typu LONBus



1. WYKONANIE ROBOT

1.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonywa¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ dostepna dla prawidtowej konserwacii i remontdw.
Wskazane jest aby trasa przewodow i rur instalacyjnych przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

1.2. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych i mocowania osprzetu
powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposdb pewny i trwaty.

1.3. Uktadanie przewoddw

Nalezy stosowa¢ przewody instalacyjne kabelkowe w izolacji polwinitowej:

0 napieciu znamionowym izolacji 750 V dla obwoddw zasilajacych i sterowniczych o napieciu 230V lub 230/400V.
0 napigciu znamionowym izolacji 300 V dla obwoddéw zasilajgcych i sterowniczych o napieciu nie wyzszym niz
24V

Instalacje nalezy uktada¢ po wcze$niej przygotowanych trasach kablowych.

Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktdre wymagajq taczenia w puszce; pozostate przewody
prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem bruzd z przewodami konce przewoddw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

1.4. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenie przewoddw nalezy wykonywaé w osprzecie instalacyjnym i
w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. Zdejmowanie izolacjii oczyszczanie przewodu nie
moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych.

1.5. Montaz urzadzen i osprzetu

Nalezy zapewni¢ trwate, bezpieczne mocowanie i osadzanie urzadzen i osprzetu. Do mocowania urzadzen i
osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzane w podtozu, przyspawane do konstrukcji
obiektu, przykrecane do podtoza za pomoca kotkdw i $rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

Przy montazu urzadzen przestrzegac zalecefh montazowych producentéw urzadzen zawartych w
dokumentacjach DTR.

1.6. Przytaczanie odbiornikow
Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Potgczenie musi

by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozja.



1.7. Rozdzielnice

Rozdzielnice LAP AHU... zainstalowa¢ w miejscu wskazanym na planach instalacyjnych. Rozdzielnice
zainstalowa¢ na konstrukcji wsporczej odpowiednich do wielko$ci rozdzielnicy i umozliwiajgcych wprowadzenie
do nich przewoddw zasilajacych i odbiorczych.

Rozdzielnice wykona¢ zgodnie z dokumentacjg warsztatowa opracowywang przez wykonawce rozdzielnic na
podstawie rysunkow niniejszej dokumentaciji projektowej i zamontowaé na wczesniej przygotowanym podtozu
zgodnie z jej zaleceniami.

Dokumentacja warsztatowa powinna zawiera¢ instrukcje:

sposobu zamocowania rozdzielnicy

wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej

podtaczenie do rozdzielnic kabli i przewoddw instalacji odbiorczych

Elementy w rozdzielnicy nalezy opisa¢ zgodnie ze schematem, a schematy umiesci¢ w kieszeni zamontowane;
na wewnetrznej Scianie rozdzielnicy

Elementy automatyki w rozdzielnicy opisa¢ zgodnie z lista punktow sterownikow podajac:

Nr. modutu;

Dla kazdego wyjscia adres logiczny oraz oznaczenie elementu peryferyjnego do niego podtaczonego.

Przy doborze aparatury na etapie projektu warsztatowego nalezy przywotane w niniejszej dokumentaciji typy
aparatéw traktowac jako referencyjne.

W przypadku doboru zabezpieczen do przetwornic dopuszczalna jest zamiana wytacznikow silnikowych na
wytaczniki instalacyjne o odpowiednich parametrach zgodnie z zaleceniami zawartymi w DTR-kach przetwornic
na ktére Wykonawca uzyskat akceptacje Inwestora na ich instalacje na obiekcie.

1.8. BHP
Na terenie budowy podczas pracy przy instalacjach elektrycznych wystepujg zagrozenia spowodowane:
- pracg na wysokosci
- pracg przy gtebokich wykopach
- pracg przy urzadzeniach znajdujacych sie pod napieciem 0,4kV
- pracq przy urzadzeniach dzwigowych

Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan BIOZ uwzgledniajacy zagrozenia wystepujace na terenie
budowy
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2. SPIS RYSUNKOW I TABEL

[] [] [] [mm x mm]
1 IN01P 01 Schemat strukturalny automatyki BAS, strefa VIP 870x297
2 | INO1GO02 Plan instalacji BAS strefy VIP - rzut parteru 640x594
3 |INB1GO3 Plan instalacji BAS strefy VIP - rzut piwnicy 620x540
4 IN 01 P 04 Schemat funkcjonalny P&ID, rozdzielnica oddymiania LAP ODVIP 470x297
5 INO1 P05 Schemat automatyki, rozdzielnica oddymiania LAP ODVIP 1050x297
6 INO1 P06 | Schemat zasilania i wyposazenie, rozdzielnica oddymiania LAP ODVIP | 790x297
7 IN01 P07 Schemat i wyposazenie, kasety R_VAV01-03 600x297
8 IN01 P08 Schemat i wyposazenie, kaseta R_VAV04 600x297
| b [omaczene] s [ -
[] [] [ []
Tab.1.IN Lista urzadzen wigczonych do systemu BAS
2 Tab.2.IN Lista kablowa rozdzielnicy LAP ODVIP
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